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Abstract (en)
The measuring device (14) comprises probe element (40) which is movable from a retracted position to an extended position and is being
deflectable inside the hollow structure of device. The probe element is deflected within the measuring device. The probe element partially consists
of a shape memory alloy. An independent claim is included for method for measuring jet grouting pile carried out after introduction of drilling and
grouting linkage assembly into subsoil.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Vermessen von Disenstrahlsdulen im Untergrund, die fur ein Bohr-
und Disgestange zur Erzeugung eines Bohrlochs wie einer Disenstrahlsaule im Bereich des Bohrlochs geeignet ist. Eine solche Messeinrichtung
ist in das Bohr-und Diusgestange integriert und weist auf: ein Tastelement, das von einer eingefahrenen Position zu einer ausgefahrenen Position
bewegbar ist, welches Tastelement innerhalb der Messeinrichtung zu einem an der Messeinrichtung angebrachten Ein- und Ausfahrgehause
umgelenkt wird. Das Tastelement besteht zumindest abschnittsweise aus einer Formgedachtnislegierung.
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